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資金調達の進捗について 

 

 

1. 当社は、以下の資金調達を実施いたしましたので、お知らせします。 

 

(1) 本日、三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローンは、満額 700 億円で契

約締結いたしました。シンジケートローンの主要な参加銀行は下記のとおりです。 

 

三井住友銀行、三井住友信託銀行、日本政策投資銀行、等 

 

(2) 複数金融機関との個別借入契約（3 月中実行）により、90 億円の資金を確保しており

ます。 

 

(3) 本年度リファイナンスの最後の案件として 300 億円のローン契約を締結いたしまし

た（3 月中実行）。 

 

2. 加えて、流動性資金の確保に万全を期すため、三井住友銀行にて新規コミットメントライン

契約 250 億円を設定しております。 

 

なお、三井住友銀行とは今後の資金調達について引き続き協議を継続しております。 

以 上 
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